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Modul fur einen Datentrager mit verbesserten Bump- Gegenstucken 

Die Exfindung bezieht sich auf einen Modul fiir einen Datentrager, welcher 
5 Modul einen integrierten Baustein mit mindestens zwei Anschlusskontakten und fur jeden 
Anschlusskontakt einen mit dem betreffenden Anschlusskontakt in elektrisch leitender 
Verbindung stehenden Anschlussteil aufweist, wobei die Anschlusskontakte gegeniiber 
dem integrierten Baustein erhaben ausgebildet sind und wobei die Anschlussteile aus 
Metall bestehen und plattenformig ausgebildet sind. 
10 Die Erfindung bezieht sich weiters auf einen Datentrager mit einem Modul, 

welcher Modul einen integrierten Baustein mit mindestens zwei Anschlusskontakten und 
fiir jeden Anschlusskontakt einen mit dem betreffenden Anschlusskontakt in elektrisch 
leitender Verbindung stehenden Anschlussteil aufweist, wobei die Anschlusskontakte 
gegeniiber dem integrierten Baustein erhaben ausgebildet sind und wobei die 
15 Anschlussteile aus Metall bestehend und plattenformig ausgebildet sind. 

Ein Datentrager entsprechend der vorstehend in dem zweiten Absatz 
angefuhrten Gattung und ein Modul entsprechend der vorstehend in dem ersten Absatz 

20 angefuhrten Gattung sind von dem Anmelder in verschiedenen Ausfuhrungsvarianten in 
den Handel gebracht worden und sind daher bekannt Bei den bekannten Ausbildungen 
weist der integrierte Baustein zwei Anschlusskontakte auf, bei denen es sich urn 
sogenannte Bumps handelt, die mit Hilfe eines galvanischen Verfahrens auf sogenannten 
Pads des integrierten Bausteins aufgebracht wurden. Solche auf galvanische Weise 

25 erzeugte Bumps weisen eine im wesentlichen ebene Begrenzungsflache mit geringfugig 
erhohten Randbereichen auf, wobei die zwei Begrenzungsflachen der zwei 
Anschlusskontakte bei den bekannten Ausbildungen nominal in einer Ebene liegen. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Begrenzungsflachen der Anschlusskontakte nominal in 
einer Ebene liegen, ist es bei den bekannten Ausbildungen erforderlich, dass beim 

30 Herstellen der bekannten Ausbildungen die Parallelitat des integrierten Bausteins mit 
seinen durch die ebenen Begrenzungsflachen begrenzten Anschlusskontakten und der 
plattenformig ausgebildeten Anschlussteile sehr genau eingestellt und eingehalten werden 
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muss, so dass eine hohe Anforderung an diese Parallelitat gestellt sind, um eine sichere und 
einwandfreie elektxisch leitende Verbindung zwischen jedem Anschlusskontakt und dem 
betreffenden Anschlussteil zu gewahrleisten. Urn diesen hohen Anforderungen Genttge zu 
tun, muss ein hoher Aufwand bei der Herstellung eines bekannten Moduls bzw. eines 
5 bekannten Datentragers getrieben werden, was zu einer Verteuerung der hergestellten 
Produkte fuhrt und was trotz des hohen geleisteten Aufwands ein nicht unerhebliches MaB 
an Unsicherheit im Hinblick auf das Realisieren einer einwandfreien elektrisch leitenden 
Verbindung zwischen den Anschlusskontakten und den Anschlussteilen beinhaltet. 

10 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend angefiihrten 
Probleme zu verrneiden und auf einfache Weise und mit einfachen Mitteln einen 
verbesserten Modul und einen verbesserten Datentrager zu realisieren. 

Zur Losung der vorstehend angefiihrten Aufgabe sind bei einem Modul gemaB 
15 der Erfindung erfindungsgemafie Merkmale vorgesehen, so dass ein Modul gemaB der 
Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich: 

Modul fur einen Datentrager, welcher Modul einen integrierten Baustein mit 
mindestens zwei Anschlusskontakten und fur jeden Anschlusskontakt einen mit dem 
betreffenden Anschlusskontakt in elektrisch leitender Verbindung stehenden Anschlussteil 
20 aufweist, wobei die Anschlusskontakte gegenuber dem integrierten Baustein erhaben 
ausgebildet sind und wobei die Anschlussteile aus Metall bestehen und plattenformig 
ausgebildet sind und wobei die Anschlussteile Uberbleibsel von Erhohungen aufweisen, 
welche Erhohungen durch mechanisches Verformen der Anschlussteile gebildet worden 
sind, und die Uberbleibsel von den Anschlussteilen in Richtung zu den 
25 Anschlusskontakten hin abstehen. 

Zur Losung der vorstehend angefiihrten Aufgabe sind bei einem Datentrager 
gemaB der Erfindung erfindungsgemafie Merkmale vorgesehen, so dass ein Datentrager 
gemaB der Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich: 

Datentrager mit einem Modul, welcher Modul einen integrierten Baustein mit 
30 mindestens zwei Anschlusskontakten und fiir jeden Anschlusskontakt einen mit dem 

betreffenden Anschlusskontakt in elektrisch leitender Verbindung stehenden Anschlussteil 
aufweist, wobei die Anschlusskontakte gegenuber dem integrierten Baustein erhaben 
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ausgebildet sind und wobei die Anschlussteile aus Metall bestehen und plattenfOrmig 
ausgebildet sind und wobei die Anschlussteile Uberbleibsel von Erhohungen aufweisen, 
welche Erhohungen dutch mechanisches Verformen der Anschlussteile gebildet worden 
sind, und die Uberbleibsel von den Anschlussteilen in Richtung zu den 
5 Anschlusskontakten hin abstehen. 

Durch das Vorsehen der Merkmale gemaB der Erfindung ist auf einf ache Weise 
und mit einem nur geringen Zusatzaufwand erreicht, dass zwischen jedem 
Anschlusskontakt des integrierten Bausteins und dem mit dem betreffenden 
Anschlusskontakt in elektrisch leitender Verbindung stehenden Anschlussteil die elektrisch 
10 leitende Verbindung mit Hilfe der Uberbleibsel von Erhohungen realisiert ist, wobei 

aufgrund der in Relation zu den flachenmaBigen Dimensionen der Anschlusskontakte und 
der Anschlussteile flSchenmafiig und folglich kontaktmaBig kleinen Uberbleibsel von 
Erhohungen mit absoluter Sicherheit gewahrleistet ist, dass zumindest ein solches 
Uberbleibsel einer ErhOhung fur eine einwandfreie elektrische Verbindung zwischen einem 
15 Anschlusskontakt und dem zugehorigen Anschlussteil sorgt Das sichere elektrisch leitende 
Verbinden zwischen einem Anschlusskontakt und einem zugehorigen Anschlussteil mit 
Hilfe von mindestens einem Uberbleibsel einer ErhOhung beruht unter anderem auch 
darauf, dass die Erhohungen aufgrund ihrer Kleinheit bis zu einem gewissen Grad 
deformierbar sind, was in der Praxis zur Folge hat, dass stets eine relativ hohe Anzahl von 
20 solchen Uberbleibseln von Erhohungen eine elektrisch leitende Verbindung zwischen 

einem Anschlusskontakt und einem zugehorigen Anschlussteil bilden, wobei aufgrund der 
Def ormierbarkeit der Erhohungen mit relativ geringen Anforderungen an die Parallelitat 
des integrierten Bausteins mit seinen Anschlusskontakten und der plattenformig 
ausgebildeten Anschlussteile das Auslangen gefunden wird. 
25 Bei erfindungsgemaBen Ausbildungen kOnnen die Uberbleibsel von 

Erhohungen von Erhohungen stammen, die beispielsweise mit Hilfe eins Atzverfahrens 
hergestellt worden sein. Als besonders vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn die 
Uberbleibsel von Erhohungen von Erhohungen stammen, die durch PrSgen gebildet 
worden sind. Dies ist im Hinblick auf ein mOglichst einfaches und preiswertes Herstellen 
30 der Erhohungen vorteilhaft. Weiters ist dies deshalb vorteilhaft, weil ein solches Pragen 
zugleich mit einem Stanzvorgang durchgefuhrt werden kann, mit welchem Stanzvorgang 
die Anschlussteile hergestellt worden sind. 
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Bei Ausbildungen gernaB der Erfindung kiinnen die Uberbleibsel von 
Erhohungen eine Hohe zwischen 0,2 |Lim und 20 |im aufweisen. Als besonders vorteilhaft 
hat es sich aber erwiesen, wenn die Uberbleibsel von Erhohungen eine Hohe zwischen 
1,0 (im und 10 |Lim aufweisen. Eine solche Ausbildung hat sich bei durchgefiihrten 
Testuntersuchungen als besonders vorteilhaft erwiesen. 

Bei Ausbildungen gemSB der Erfindung konnen die Uberbleibsel von 
Erhohungen im Ubergangsbereich zu den Anschlussteilen eine Seitenlange zwischen 
1,0 |xm und 100 aufweisen. Als besonders vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn 
die Uberbleibsel von Erhohungen im Ubergangsbereich zu den Anschlussteilen eine 
Seitenlange zwischen 10 |im und 50 jum aufweisen. Auch dies hat sich bei durchgefiihrten 
Testuntersuchungen als besonders vorteilhaft fiir praktische Anwendungen erwiesen. Die 
Uberbleibsel von Erhohungen konnen in einem parallel zu den platfcenformigen 
Anschlussteilen verlaufenden Querschnitt eine Dreiecksform oder eine Rechteckform oder 
eine Quadratfonn, aber auch eine Kreisform aufweisen. 

Bei Losungen gernaB der Erfindung hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen, 
wenn zwischen dem integrierten Baustein und den Anschlussteilen ein die 
Anschlusskontakte und die Uberbleibsel von Erhohungen umgebendes Fullmaterial 
vorgesehen ist. Hierbei hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn das 
Fullmaterial durch eine aus Kunststoff bestehende und durch Erwarmen zumindest einmal 
erweichbare Folie gebildet ist. Solche erfindungsgemaBe Ausbildungen bieten den Vorteil, 
dass die Uberbleibsel von Erhohungen und zusatzlich auch die Anschlusskontakte und die 
mit den Anschlusskontakten in elektrisch leitender Verbindung stehenden Abschnitte der 
Anschlussteile gegen Umwelteinflusse gut geschiitzt sind. 

Die vorstehend angeflihrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen 
aus dem nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel hervor und sind anhand dieses 
Ausfiihrungsbeispiels erlautert. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in der Zeichnung 
dargestellten Ausfiihrungsbeispiel naher beschrieben, auf welches Ausfiihrungsbeispiel die 
Erfindung aber nicht beschrankt ist. 

Die Figur 1 zeigt in einem Schnitt einen Teil eines Datentragers gernaB einem 
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Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung mit einem Modul gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung, 

Die Figur 2 zeigt in einem Schnitt und in einem gegenuber der Figur 1 etwa 
fiinffach groBeren MaBstab ein Detail des Datentragers gemaB der Figur 1. 

5 

In den Figuren 1 und 2 ist der im vorliegenden Zusammenhang wesentliche 
Teil eines Datentragers 1 dargestellt Der Datentrager 1 ist zum kontaktlosen 
Kommunizieren mit einer hierfur geeigneten Konmiunikationsstation vorgesehen und in 

10 dem hier vorliegenden Fall als sogenannte Chipkarte ausgebildet. Aber auch andere 
Ausbildungen als sogenannte Labels oder Tags sind moglich. 

Der Datentrager 1 weist einen HullkSrper 2 auf , der in einem Laminiervorgang 
hergestellt worden ist Der Hiillkfirper 2 kann aber auch in einem Spritzgussvorgang 
hergestellt worden sein. In dem Hullkorper 2 ist ein Modul 3 fiir den Datentrager 1 

15 enthalten. Der Modul 3 weist einen integrierten Baustein 4 mit einem ersten 
Anschlusskontakt 5 und mit einem zweiten Anschlusskontakt 6 auf. Die zwei 
Anschlusskontakte 5 und 6 sind je durch einen sogenannten Bump gebildet, der aus Gold 
besteht und der auf galvanische Weise hergestellt worden ist, Weiters weist der Modul 3 
fiir jeden Anschlusskontakt 5 und 6 einen mit dem betreffenden Anschlusskontakt 5 und 6 

20 in elektrisch leitender Verbindung stehenden Anschlussteil, namlich einen ersten 

Anschlussteil 7 und einen zweiten Anschlussteil 8 auf. Die zwei Anschlussteile 7 und 8 
sind Bestandteile von einem sogenannten Metallleiterrahmen, wie dies seit langem bekannt 
ist. Jeder der zwei Anschlussteile 7 und 8 ist mit einem Spulenanschluss verbunden, wobei 
der erste Anschlussteil 7 mit einem ersten Spulenanschluss 9 und der zweite 

25 Spulenanschluss 8 mit einem zweiten Spulenanschluss 10 in elektrisch leitender 
Verbindung steht. Die zwei Spulenanschlusse 9 und 10 sind Bestandteile einer 
Ubertragungsspule des Datentragers 1, mit deren Hilfe ein kontaktioses Ko mmuniz ieren 
durchfuhrbar ist. Von dieser Ubertragungsspule sind in der Figur 1 nur die zwei 
Spulenanschlusse 9 und 10 und in der Figur 2 nur der Spulenanschluss 10 dargestellt. 

30 Anstelle von Spulenanschlussen 9 und 10 kann der Datentrager 1 auch zwei 

Anschlussflachen von auf kapazitive Weise wirksamen Ubertragungsmitteln enthalten. 

Wie aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich ist, sind die zwei Anschlusskontakte 5 
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und 6 gegenuber dem integrierten Baustein 4 erhaben ausgebildet. Beziiglich der zwei 
Anschlussteile 7 und 8 ist zu erwShnen, dass die Anschlussteile 7 und 8 aus Metall 
bcstehen und plattenf ormig ausgebildet sind, wie dies bei einem MetalHeiterrahmen iiblich 
ist. 

5 Bei dem Datentrager 1 und dem Modul 3 gemaB den Figuren 1 und 2 ist 

vorteilhafterweise eine solche Ausbildung vorgesehen, dass - wie dies aus der Figur 2 
ersichtlich ist - die zwei Anschlussteile 7 und 8 Uberbleibsel 1 1 von Erhohungen 
aufweisen, welche Erhohungen durch mechanisches Verformen der Anschlussteile 7 und 8 
vor dem Herstellen des Moduls 3 bzw. des Datentragers 1 gebildet worden sind. Die 

10 erwahnten Uberbleibsel 1 1 von Erhohungen stehen von den Anschlussteilen 7 und 8 in 
Richtung zu den zugeordneten Anschlusskontakten 5 und 6 hin ab. Bei dem Datentrager 1 
und dem Modul 3 gemaB den Figuren 1 und 2 stammen die Uberbleibsel 1 1 von 
Erhohungen von solchen Erhohungen, die durch Pragen gebildet worden sind, die also mit 
Hilfe von einem Pragewerkzeug hergestellt worden sind. 

15 Beziiglich der Dimensionen des Datentragers 1 bzw. des Moduls 3 und der 

Bestandteile derselben sei erwahnt, dass der Datentrager 1 eine Dicke bzw. Hohe H von 
nominal 800 |xm aufeist. Der integrierte Baustein 4 weist eine Hohe von nominal 180 |Lim 
auf; er kann aber auch eine geringere Hohe von beispielsweise 150 \xm und weniger |Lim 
aufweisen. Die zwei Anschlusskontakte 5 und 6 weisen eine gegenuber dem integrierten 

20 Baustein 4 messbare Hohe von etwa 20 jxm auf. Die zwei Anschlussteile 7 und 8 weisen 
eine Hohe von etwa 60 ^m auf; sie konnen aber auch eine Hohe in einem Bereich zwischen 
60 |mn und 80 \xm aufweisen. Die Spulenanschliisse 9 und 10 weisen eine Hohe von etwa 
30 |im auf; sie konnen aber auch eine Hohe in einem Bereich zwischen 25 \im und 40 |xm 
aufweisen. Die Uberbleibsel 1 1 von Erhohungen weisen eine Hohe von etwa 5 |um auf; sie 

25 konnen aber auch eine Hohe zwischen 1,0 jum und 10 |im oder auch 20 |xm aufweisen. Die 
Uberbleibsel 1 1 von Erhohungen weisen in einem quer zu der HOhenrichtung verlaufenden 
Querschnitt in dem hier vorliegenden Fall einen quadratischen Querschnitt auf, wobei die 
Uberbleibsel 11 von Erhohungen im Ubergangsbereich zu den Anschlussteilen 7 und 8 
eine Seitenlange von etwa 20 (im aufweisen. Sie konnen aber auch eine Seitenlange 

30 zwischen 10 |xm und 50 yon oder auch 100 |xm aufweisen. Wie aus der Figur 2 ersichtlich 
ist, sind die Uberbleibsel 11 von Erhohungen in einer von den Anschlussteilen 7 und 8 weg 
weisenden Richtung sich verjungend ausgebildet. 
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Bei dem Datentrager 1 und dem Modul 3 gemaB den Figuren 1 und 2 ist 
zwischen dem integrierten Baustein 4 und den Anschlussteilen 7 und 8 ein FuUmaterial 12 
vorgesehen, das die Anschlussteile 5 und 6 und die Uberbleibsel 11 von Erhohungen 
umgibt und das in dem hier vorliegenden Fall durch eine aus Kunststoff bestehende und 

5 durch Erwarmen zumindest einmal erweichbare Folie gebildet ist. Mit Hilfe der als 
FuUmaterial 12 vorgesehenen Folie sind die Anschlusskontakte 5 und 6 und die mit den 
Anschlusskontakten 5 und 6 in elektrisch leitender Verbindung stehenden Uberbleibsel 1 1 
von Erhohungen sowie die Anschlussteile 7 und 8 gegen Umwelteinflusse gut geschutzt 

Die Uberbleibsel 11 von Erhohungen sind durch die nach einer beim Herstellen 

10 des Datentragers 1 bzw. des Moduls 3 durchgefiihrten Deformation von urspriinglich 
hergestellten Erhohungen gebildet Die Uberbleibsel 11 konnen aber auch durch 
undeformierte und noch ihren Qriginalzustand aufweisende Erhohungen gebildet sein, was 
dann der Fall ist, wenn beim Herstellen des Datentragers 1 bzw. des Moduls 3 keine 
Deformation der urspriinglich hergestellten Erhohungen erfolgt ist. 

15 Mit Hilfe der Uberbleibsel 11 ist auch bei in einer nicht ganz genau parallel 

zueinander liegenden Lage miteinander in Wirkverbindung gebrachten 
Modulbestandteilen, namlich dem integrierten Baustein 4 mit seinen zwei 
Anschlusskontakten 5 und 6 und den plattenformig ausgebildeten Anschlussteilen 7 und 8 
dafiir gesorgt, dass zwischen den Uberbleibseln 11 und folglich den AnschlussteUen 7 und 

20 8 einerseits und den Anschlusskontakten 5 und 6 des integrierten Bausteins 4 andererseits 
eine einwandfireie elektrisch leitende Verbindung realisiert ist 
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Zusammenfassung 

Modul fur einen Datentrager mit verbesserten Bump- Gegenstucken 

5 Bei einem Datentrager (1) bzw. bei einem Modul (3) fur einen solchen 

Datentrager (1) weist der Modul (3) einen integrierten Baustein (4) mit mindestens zwei 
erhaben ausgebildeten Anschlusskontakten (5, 6) und fiir jeden Anschlusskontakt (5, 6) 
einen mit demselben elektrisch leitend verbundenen Anschlussteil (7, 8) auf, wobei die 
Anschlussteile (7, 8) aus Metall bestehen und plattenformig ausgebildet sind und 

10 Uberbleibsel (11) von Erhohungen aufweisen, welche Erhohungen durch mechanische 
Verformen der Anschlussteile (7, 8) gebildet worden sind. 
Figur 2. 
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Patentanspruche: 

1 . Modul fiir einen Datentrager, 

welcher Modul einen integrierten Baustein mit mindestens zwei Anschlusskontakten und 
fiir jeden Anschlusskontakt einen mit dem betreffenden Anschlusskontakt in elektrisch 
5 leitender Verbindung stehenden Anschlussteil aufweist, 

wobei die Anschlusskontakte gegenuber dem integrierten Baustein erhaben ausgebildet 
sind und 

wobei die Anschlussteile aus Metall bestehen und plattenf ormig ausgebildet sind und 
wobei die Anschlussteile Uberbleibsel von Erhohungen aufweisen, welche Erhohungen 
10 durch mechanisches Verformen der Anschlussteile gebildet worden sind, und die 
Uberbleibsel von den Anschlussteilen in Richtung zu den Anschlusskontakten hin 
abstehen. 

2. Modul nach Anspruch 1, 

wobei die Uberbleibsel von Erh5hungen von Erhohungen stammen, die durch Pragen 
15 gebildet worden sind. 

3. Modul nach Anspruch 1, 

wobei die Uberbleibsel von Erhohungen eine Hohe zwischen 1,0 Jim und 10 |im 
aufweisen. 

4. Modul nach Anspruch 1, 

20 wobei die Uberbleibsel von Erhohungen im Ubergangsbereich zu den Anschlussteilen eine 
Seitenlange zwischen 10 \im und 50 pm aufweisen. 

5. Modul nach Anspruch 1 , 

wobei zwischen dem integrierten Baustein und den Anschlussteilen ein die 
Anschlusskontakte und die Uberbleibsel von Erhohungen umgebendes Fullmaterial 
25 vorgesehen ist. 

6. Modul nach Anspruch 5, 

wobei das Fullmaterial durch eine aus Kunststoff bestehende und durch Erwarmen 
zumindest einmal erweichbare Folie gebildet ist. 

7. Datentrager mit einem Modul, 

30 welcher Modul einen integrierten Baustein mit mindestens zwei Anschlusskontakten und 
fiir jeden Anschlusskontakt einen mit dem betreffenden Anschlusskontakt in elektrisch 
leitender Verbindung stehenden Anschlussteil aufweist, 
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wobei die Anschlusskontakte gegenuber dem integrierten Baustein erhaben ausgebildet 
sind und 

wobei die Anschlussteile aus Metall bestehen und plattenformig ausgebildet sind und 
wobei die Anschlussteile Uberbleibsel von Erhohungen aufweisen, welche Erhohungen 
5 durch mechanisches Verformen der Anschlussteile gebildet worden sind, und die 
Uberbleibsel von den Anschlussteilen in Richtung zu den Anschlusskontakten hin 
abstehen. 

8. Datentrager nach Anspruch 7, 

wobei die Uberbleibsel von Erhohungen von Erhohungen starnmen, die durch Pragen 
10 gebildet worden sind. 

9. Datentrager nach Anspruch 7, 

wobei die Uberbleibsel von Erhohungen eine Hohe zwischen 1,0 fim und 10 Jim 
aufweisen. 

10. Datentrager nach Anspruch 7, 

15 wobei die Uberbleibsel von Erhohungen im Ubergangsbereich zu den Anschlussteilen eine 
Seitenlange zwischen 10 fxm und 50 pn aufweisen. 

1 1 . Datentrager nach Anspruch 7, 

wobei zwischen dem integrierten Baustein und den Anschlussteilen ein die 
Anschlusskontakte und die Uberbleibsel von Erhohungen umgebendes Fullmaterial 
20 vorgesehen ist 

12. Datentrager nach Anspruch 11, 

wobei das Fullmaterial durch eine aus Kunststoff bestehende und durch Erwarmen 
zumindest einmal erweichbare Folie gebildet ist. 
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